	技术要求

	配置序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量

	1
	激光器
	≥4根高功率固体激光器
1. 固体405激光器，≥50mW；
2. 固体488激光器，≥500mW；
3. 固体561激光器，≥500mW；
4. 固体642激光器，≥500mW；
5. 405nm 激光器可衰减低至全功率的0.001%强度，保证单分子光激活的有效性。
6. 使用AOTF调节激光强度，能保证长时间观测过程中激光强度的稳定、荧光的定量精确。
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	2
	显微镜部分
	7. 研究型全自动倒置荧光显微镜，复消色差荧光光路，高效率色差反差光路设计。
8. 显微镜透射光源：12V 100W卤素灯。
9. 显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进：15 nm，调焦行程：10 mm。
10. 采用最新无限远光学系统，物镜目镜独立的双重（轴向、径向）色差校正。
11. 六位电动物镜转换器，具有自动齐焦功能。
12. 外置Z轴高精度超高速PIZEO控制器，最小步进5nm，最大行程100um，带有样品夹适配器，加热适配器，水平可调样品夹。
13. 高精度扫描台：行程：130mm x 100mm; 步进精度：0.2um；重复精度：＋/- 1um，最大速度：100mm/s，带有控制杆。
14. 六位电动滤色镜转盘，含UV、B、G激发滤色镜组件，光陷阱技术以消除杂散光，配备长寿命金属卤化物荧光光源，光纤及金属卤化物灯。
15. 目镜一对：10X，视场数23mm。
16. 长工作距离电动聚光镜，数值孔径0.55。
17. 10x高荧光通透率物镜，数值孔径0.3，用于荧光观察，带有物镜识别装置。
18. 超高分辨率专用物镜，可用于2D及3D超高分辨率成像；油镜全部为平场复消色差物镜，均带有物镜识别装置和微分干涉（DIC）附件。配备无荧光专用镜油5瓶，高精度0.17mm盖玻片1000片。
19. 25x活细胞专用物镜，数值孔径0.8，工作距离0.57mm
20. 63x或60x油镜，数值孔径1.46，工作距离100um
21. 63x或60x油镜，数值孔径1.4，工作距离190um 
22. 63x或60x水镜，数值孔径1.2，工作距离280um
23. 40x水镜，数值孔径1.2，工作距离280um
24. 聚焦系统：支持拼图；不同位置可设置不同聚焦补偿参数；兼容塑料培养皿和多孔板、普通玻片、腔室载玻片。
25. 环境稳定装置： 显微镜上含大型避光黑色防漂移外罩，显微镜聚光镜、载物台、物镜等光路都在防漂移外罩中。
26. 激光安全控制装置：大型避光防漂移外罩中同时具有激光安全控制装置，只要打开外罩舱门，激光就会自动关闭，同时黑色外罩可有效防止激光外泄。
27. 通过TFT触控屏系统控制显微镜并显示工作状态，触摸屏与显微镜机身分离，可实现远程控制。
28. 两个sCMOS 相机；有效像素：≥1280 x 1280；像素尺寸：6.5 μm x 6.5 μm；动态范围 ≥15 bit，专用的液体制冷装置。
29. 进口专业显微镜系统用气垫防震台，操作台面积不小于900mmx750mm。
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	结构光照明成像系统
	30. 在488nm激光激发的情况下，分辨率能同时满足XY轴 ≤ 120nm， z轴 ≤ 300nm。
31. [bookmark: _Hlk535831642]采用晶格光照明成像，获取超高分辨率图像时只需要移动光栅相位，不需要进行光栅的旋转。
32. *xy分辨率120nm条件下，单幅图像视野范围不小于70 μm X 70 μm。
33. *在512x512像素条件下，超高分辨率图像成像速度不小于 250幅/秒。
34. 在512x512像素条件下，3D超高分辨率图像成像速度不小于 50幅/秒，原始相位图像采集不小于200幅/秒。
35. xy分辨率120nm条件下，成像深度不小于50um。
36. 可进行快速双色同步成像，可以进行四种不同的荧光标记的成像。
37. 配备样品测试标准片，通道校正片
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	4
	单分子荧光定位系统
	38. XY轴分辨率≤20nm，Z轴分辨率≤50nm。
39. 照明模式：包括全电动落射荧光（EPI）、斜照明（HILO）及全内反射照明（TIRF），并可以在不同的模式之间电动切换。
40. 全电动TIRF成像，可电动调节所有波长的TIRF角度。可以以序列或准同步方式获取双通道成像。
41. 采用双相位斜坡成像定位方式的技术实现3D成像，并可以在2D及3D的成像模式之间实现电动切换。
42. *3D超高分辨率大视野成像：在63X或60X物镜下,成像视野范围不小于81 μm X 81 μm。
43. *3D超高分辨率成像模式下，在保证Z轴解析度高达50nm的情况下，Z轴的单层捕获范围不小于1.4um；同时，可通过多层采集扩展超高分辨率z轴成像范围。
44. 软件Z轴自动聚焦功能：软件在图像获取过程中选取基准点进行快速自动聚焦
45. XY轴横向漂移校正功能：含基准点标记校准和自我校准两种模式。
46. 在单分子荧光定位显微镜图像获取过程中，激光有Trigger功能。在拍摄过程中实时控制激光开关，保证最小的荧光漂白以及荧光串色。
47. 单分子荧光定位显微镜图像实时处理功能：在图像拍摄过程中，可以实时呈现分子定位的图像，同步数据采集和在线分析。含完整图像处理功能，能根据光点强度计算出荧光分子位置。
48. 具有多点拟合算法，以实现高密度荧光标记的高精度分析，并加速图像采集过程。一次可同时拟合计算高达20相邻分子的定位点；从而保证最终图像成像速度由标准10分钟左右提高为1～2分钟。
49. 软件具有荧光颗粒追踪功能。
50. 配备样品测试标准片。
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	活细胞培养装置
	51. 细胞培养在独立空间内，培养皿顶部和底部都可受到均匀的加热，加热装置与多孔板一一对应，底部加热全贴合；
52. 独立的加热温控通道≥4个，温度控制范围室温至60℃，精度为≤0.01℃；
53. CO2浓度控制范围：0% 至8%，精度为≤0.01%；
54. 湿度系统控制：37度时湿度范围为50~70%；有专用的防蒸发附件保护样品溶液不被蒸发及保持湿度环境；
55. 可通过显微镜分析软件控制活细胞培养条件。
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	软件和电脑工作站
	56. [bookmark: _Hlk533627779]软件具有多通道荧光拍摄功能。
57. 软件具有Z stack功能，大图拼接功能。
58. 图像运算功能，包括加、减、乘、除、移位、滤镜等。
59. 可批量处理图像数据。
60. 图像浏览软件，可用于系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出图像。
61. 专用计算机工作站：基本要求：原装进口且经厂家验证其稳定性和匹配性，计算机硬件应能完成严苛的多线程任务处理，并具备优秀的图像处理能力。配置不低于：Intel® Xeon® Gold 6134 (3.2 GHz, 24.75 MB cache, 8 cores)，内存≥192G，8G独立显卡，≥512G固态硬盘，8TB 7200转SATA高速硬盘。预安装正版Windows 10版本的64位操作系统。
62. ≥32英寸液晶显示器：16：9，对角线80cm，分辨率3840 × 2160 
63. [bookmark: _GoBack]配备光电联用软件，通过共定位的样品台，系统可实现超分辨率系统与扫描电镜的精确坐标传输与转换，实现相关显微镜学中超分辨率荧光图像与电镜图像的快速、精确共定位叠加。电镜下自动复刻坐标系，并自动找回特定区域坐标，视野误差≤ 5 μm，电镜下特定区域的大小会随光镜结果自动校准。重定位校准：关联样品台上的参照标记物，可实现手动或半自动校准，校准时间不超过2分钟。根据实际的样品类型自定义任何形状的样品台，并对自定义的样品台校准
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